(AJ) Eng"PMENT DATENBLATT

HeiBluftdiise BGA 18x18 mm -
Hakko N51-18

Artikel-Nr. HK-N51-18 Hersteller Hakko EAN 4962615047527 I
-

Ersatz-HeiRluftdiise fiir BGA mit 18x18 mm Offnung fir die HeiBluft-
Reworkstationen Hakko FR-810 und FR-810B. Konzipiert flir das prazise
Erwarmen von Ball-Grid-Array-Bauteilen beim Léten und Entl6ten.

TECHNISCHE DATEN

Ausfuhrungsklasse TEC

Gewicht 0.0099 kg

Hinweis Es gibt keine Lieferung von Hakko
Produkten in die Schweiz

Ursprungsland Japan

Zolltarifnummer 85159080

| BESCHREIBUNG

| 0BERBLICK

Die Hakko N51-18 ist eine Prazisions-HeiRluftdise, die speziell fir das Rework von BGA-Bauteilen
(Ball Grid Array) entwickelt wurde. Mit einer Offnung von 18x18mm sorgt diese Diise fiir eine
fokussierte, gleichmaBige Warmeverteilung beim Léten und Entléten von BGA-Gehausen auf
Leiterplatten. Kompatibel mit den HeiBluft-Reworkstationen Hakko FR-810 und FR-8108B.

I WESENTLICHE MERKMALE

e Quadratische Offnung von 18x18mm, optimiert fiir BGA-Bauteile
GleichmaBRige Warmeverteilung fur ein konstantes Reflow-Loétergebnis
Kompatibel mit den Heiluftstationen FR-810 und FR-810B

e Prazisionsgefertigt fur professionelle Rework-Anwendungen

Robuste Konstruktion fur den wiederholten Einsatz

| ANWENDUNGEN

Ideal fir das Rework und die Reparatur von BGA-Bauteilen auf Leiterplatten. Bietet eine prazise
Temperaturkontrolle fir bleifreie und herkdmmliche Létanwendungen in der Elektronikfertigung und
in Reparaturbetrieben.
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